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mantém o EVOH em condiges de baixa umidade relativa.

Tanto o PVDC quanto o EVOH nio atendem aos
requisitos de resisténcia mecénica, quimica ¢ térmica
exigidos para aplicagdo em embalagem de alimentos. Por
isso sdo sempre usados como polimeros de barrcira em
estruturas de multicamadas, aos quais sao combinados
polimeros estruturais e de maior resisténcia quimica.

Os nailons amorfos também atendem aos requisitos de
barreira a gases, resisténcia térmica e até resisténcia
mecanica. O tipo mais usado para embalagem de alimentos
¢ a poliamida MXD-6, fabricada pela Toyobo Co. Apresenta
barreira a gases entre o EVOH ¢ o PET biorientado.
Compete com 0 EVOH nas aplicagdes a altas temperatura e
umidade.

Embora a PA MXD-6 perca, em parte, suas
propriedades de barreira com o aumento da umidade, nao é
um polimero tao sensivel 8 umidade quanto o EVOH. Outra
caracteristica da PA MXD-6 é que seja usado com polimeros
que devem ser processados a alta temperatura em
embalagens co-extrusadas de multicamadas.

Normalmente, a PA MXD-6 ¢ utilizada em estrutura
barreira de multicamadas, em combinagao com PET, PC ou
outros polimeros resistentes a altas temperaturas.

Os materiais plasticos revestidos com cerdmica,
predominantemente dioxido de silicio (silica), sdo exemplos
de novos polimeros barreira. Visto que a temperatura de

sub.  ¢do da silica em vacuo é de 2000°C, uma fonte de
elétrons de alta energia tem sido usada como método
convencional de vaporizagdo da silica. O vapor de silica
condensa sobre a superficie do filme plastico, formando um
revestimento continuo 4 medida que o filme passa através da
camara de vacuo. O revestimento resultante pode ser de até
0,04um. Essa espessura fina é necessdria para que o filme
mantenha certo grau de flexibilidade. A espessura do
revestimento nao pode ir muito além de 0,lum pois o
revestimento tornar-se-a quebradigo.

O vapor de silica nao precipita sobre a superficie como
dioxido de silicio (Si03), mas como SiOy, onde x pode variar
entre 1 ¢ 2. Esse é o maior problema associado ao processo.
Enquanto o SiO; € transparente, SiO1 5 ¢ amarelo. Desde
que SiOq 5 tem uma pressao de vapor menor que a do SiOp,
ele ¢ formado mais facilmente, o que confere coloragin
amarelada ao revestimento. O oxigénio pode ser, enté
adicionado nas cAmaras para favorecer o aumento do indice
xacima de 1,5, reduzindo problemas de cor no revestimento.

Visto que a silica é atacada pela umidade, os filmes
revestidos com silicio devem receber outro revestimento na
superficie, a fim dc protegé-los contra a umidade. A barreira
dos filmes revestidos com silica é comparavel a do PVDC, do
EVOH e de filmes metalizados e nao € afetada pela umidade
¢ temperatura.
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